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二、内容简介
第一章 2008-2010年全球LED市场分析
　　第一节 全球LED市场规模分析
　　　　一 iSuppli市场预测
　　　　二 PIDA市场预测
　　　　三 TRI市场预测
　　第二节 全球LED上下游市场
　　　　一 芯片需求的区域分布状况
　　　　二 全球LED封装产值变化趋势
　　　　三 全球LED 产业链分布
　　第三节 各国LED产业模式
　　　　一 日本产业发展模式分析
　　　　二 美国产业发展模式分析
　　　　三 韩国产业发展模式分析
　　第四节 各国产业发展政策
　　　　一 美国相关产业政策概述
　　　　二 日本相关产业政策概述
　　　　三 韩国相关产业政策概述
　　第五节 中国台湾LED产业分析
　　　　一 中国台湾LED产业发展历程
　　　　二 中国台湾LED产业格局
　　　　三 2008年中国台湾LED市场
　　　　四 上下游动态竞争力分析

第二章 2008-2009年中国LED市场分析
　　第一节 2008年市场分析
　　　　一 国内MOCVD拥有量
　　　　二 我国芯片产值增长率
　　　　三 我国LED封装产值
　　　　四 我国应用产品产值
　　　　五 企业遭到美国“337调查”
　　　　六 LED技术研发进展
　　第二节 LED行业上游制约下游
　　　　一 上下游供求失衡
　　　　二 上下游不均衡
　　　　三 上下游投资策略
　　　　四 上游：技术制胜
　　　　五 中游：台企领跑
　　　　六 下游：传统巨头有优势
　　第三节 2009年LED产业分析
　　　　一 扩大内需，产业受惠
　　　　二 政策支持为产业融冰
　　　　三 三大类LED应用潜力巨大
　　　　四 照明商机发光，国内厂商先行探春
　　　　四 LED需求增加 产能利用率回升

第三章 2008-2009年LED应用市场分析
　　第一节 LED应用市场分析
　　　　一 手机背光源
　　　　二 商用照明市场
　　　　三 汽车光源
　　　　四 LED背光源
　　第二节 超高亮度LED市场
　　　　一 汽车信号指示
　　　　二 交通信号指示
　　　　三 大屏幕显示
　　　　四 固体照明灯
　　第三节 热点-LED车灯市场
　　　　一 车用市场的不利因素
　　　　二 LED光源的车用优势
　　第四节 热点-LED路灯市场
　　　　一 LED路灯
　　　　二 LED路灯应用比例
　　　　三 全球LED路灯市场规模
　　　　四 国内LED路灯市场规模
　　第五节 奥运及世博会应用
　　　　一 奥运LED应用
　　　　二 上海世博会应用

第四章 中国半导体照明基地调研
　　第一节 深圳基地调研
　　　　一 2007年基地产业规模
　　　　二 产业链发展策略
　　　　三 基地面临问题
　　　　四 基地发展目标
　　第二节 上海基地调研
　　　　一 2007年基地产业规模
　　　　二 基地研发能力分析
　　　　三 基地产业动态
　　　　四 产业规划
　　　　五 基地发展思路
　　第三节 厦门基地调研
　　　　一 2007年基地产业规模
　　　　二 基地产业动态
　　　　三 基地工作思路
　　　　四 基地产业规划
　　第四节 大连基地调研
　　　　一 基地产业概况
　　　　二 基地工作动态
　　　　三 基地发展思路
　　第五节 南昌基地调研
　　　　一 基地产业概况
　　　　二 基地工作思路
　　第六节 石家庄基地调研
　　　　一 基地概况
　　　　二 基地研发及产能
　　　　三 基地发展思路
　　　　四 基地产业规划
　　第七节 扬州基地调研
　　　　一 2007年基地产业规模
　　　　二 产业链情况
　　　　三 基地研发分析
　　　　四 基地政策分析
　　　　五 产业发展战略

第五章 半导体照明产业技术分析
　　第一节 国外半导体照明技术
　　　　一 全球主要国家产业技术路线
　　　　二 国外主要厂家及技术优势
　　第二节 2007年国内技术走势
　　　　一 2007年国内技术水平
　　　　二 技术最新动态及发展路线
　　第三节 中国半导体照明技术现状
　　　　一 基础研究开发方面
　　　　二 国内半导体设备方面
　　　　三 外延片和芯片方面
　　　　四 封装方面
　　　　五 LED封装的配套材料方面
　　第四节 LED专利竞争及未来趋势
　　　　一 国内外专利现状
　　　　二 半导体照明专利形势
　　　　三 中国利用专利制度方面存在的问题
　　　　四 半导体照明专利战略应务实
　　　　五 LED专利最新态势及我国应对策略分析

第六章 2008年国内重点LED企业
　　第一节 联创光电-华联电子
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第二节 方大集团-方大国科
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第三节 福日电子-科光电子
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第四节 士兰微-士兰明芯
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第五节 同方股份-清芯光电
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第六节 九洲电器－九洲光电科技
　　　　一 企业概况
　　　　二 LED竞争力及规划
　　第七节 厦门三安
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划
　　第八节 真明丽控股
　　　　一 企业概况
　　　　二 企业经营分析
　　　　三 LED竞争力及规划

第七章 2009-2013年LED产业投资
　　第一节 2008年产业投资动态
　　　　一 LED产业成为资金的避风港
　　　　二 跨国企业分食中国LED蛋糕
　　　　三 危机下不容乐观的LED产业
　　　　四 中国LED企业投资机会
　　　　五 2009年半导体照明市场预测
　　第二节 产业投资模式分析
　　　　一 自行投资建设
　　　　二 合作投资
　　　　三 收购模式
　　　　四 参股现有企业
　　第三节 国内主要投资机会
　　　　一 新技术发展带来的机遇
　　　　二 市场发掘和把握
　　　　三 国内产业格局调整
　　　　四 中国台湾产业转移
　　第四节 产业投资机遇及风险
　　　　一 中国产业发展机遇与竞争优势
　　　　二 投资风险分析
　　第五节 中国台湾企业大陆投资分析
　　　　一 中上游企业投资分析
　　　　二 下游企业投资分析
　　第六节 中智.林.－大功率LED照明投资
　　　　一 企业投资动态
　　　　二 企业投资风险
　　图表 1 LED的产业链图
　　图表 2 LED制造工艺流程
　　图表 3 2005年GAN芯片需求的区域分布（按销售额统计）
　　图表 4 2005年GAN芯片需求的区域分布（按销售数量统计）
　　图表 5 2003－2008年全球LED封装产值变化趋势
　　图表 6 全球LED产业链分布情况一览表
　　图表 7 五大国际厂商产业化和应用情况一览表
　　图表 8 全球LED生产企业标志及简介一览表
　　图表 9 2002-2008年中国台湾LED产值变化趋势图
　　图表 10 中国台湾LED制造厂商及目标市场一览表（按拼音首字母排列）
　　图表 11 2005-2009年手机LED应用情况
　　图表 12 汽车LED应用
　　图表 13 2008年中国LED应用市场规模预测
　　图表 15 各种不同光源的发光效率比较图
　　图表 16 各种不同光源产品平均寿命比较（万小时）
　　图表 17 各种不同光源在路灯中占的市场份额比例图
　　图表 18 全球主要国家路灯市场占照明市场份额对比图
　　图表 19 全球 LED 路灯市场需求增长情况预测
　　图表 20 全球 LED 路灯市场占整个 LED 市场的份额变化趋势情况
　　图表 21 上海半导体照明产业布局
　　图表 22 美国半导体照明发展蓝图
　　图表 23 国内外功率型白光LED技术指标对比（2007年12月）
　　图表 24 国内GAN基LED芯片主要指标
　　图表 25 国内己实现销售芯片或具备生产条件的制造公司
　　图表 26 全球主要国家LED专利情况一览表
　　图表 27 主要 LED 厂商专利授权及纠纷状况图
　　图表 29 2008年江西联创光电科技股份有限公司主营业务一览表
　　图表 30 2007年江西联创光电科技股份有限公司主营业务一览表
　　图表 32 2005-2008年方大财务运行一览表
　　图表 33 2008年方大主营业务运行一览表
　　图表 34 2007年方大主营业务运行一览表
　　图表 36 2007年福日电子主营业务分析一览表
　　图表 37 2008年福日电子主营业务分析一览表
　　图表 39 2007年士兰微主营业务分析一览表
　　图表 40 2008年士兰微主营业务分析一览表
　　………………………………………………………………………
　　…………………………………………………………………
略……

了解《2009年中国半导体照明（LED）行业研究及投资前景分析报告》，报告编号：0233867，
请致电：400-612-8668、010-66181099、66182099、66183099，
Email邮箱：Kf@20087.com

详细介绍：https://www.20087.com/2009-10/R_2009bandaotizhaomingyanjiujitouziqiaBaoGao.html
了解更多，请访问上述链接，以下无内容！
image1.png




